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nur neun Kommandos auf einfache Wei-

se realisieren. Dabei sind die gesendeten
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Datenpakete fiir alle in Reichweite be-

findlichen Empfanger ohne weitere Ad-
ressierung oder Routinginformationen
zugénglich bzw. verfiigbar.

Ein anderes Beispiel ist der Empfang von
Datenpaketen und die Ubermittlung
dieser an einen PC mittels SPI (evtl. um-
gesetzt auf USB) zur weiteren Interpre-
tation.

IQMESH

Die Netzwerktopologie kann als Punkt-
zu-Punkt, Stern, erweiterter Stern, Baum
oder Punkt-zu-Multipunkt sowie Mesh
ausgelegt werden. Dabei werden die
Datenpakete libertragen zu einem oder
mehreren Teilnehmern im Netzwerk.
Durch alternative Ubertragung wird die
Zuverlassigkeit erhéht und durch Hops
(Einsatz zusatzlicher Nodes) die Reich-
weite.

Schiussbemerkung

Wenn es darum geht ohne grofe HF-
Kenntnisse und EDV-Wissen eine Funk-
strecke oder ein Funknetzwerk aufzu-
bauen, ist die IQRF-Plattform eine
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schnelle und effiziente Lésung. Sie T e e

wird zu einem verniinftigen Preis ange-
boten und ist zudem lizenzfrei zu be-
treiben. (sb)
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Geht bis 3 GHz
F-Steckverbinder fur Profis

Kleinster Isolator der Welt
Abmessungen von 2 x 2 x Tmm?>

Mit der Serie F prasentiert Te-
legartner koaxiale Steckverbin-
dungen, die bis zu Frequenzen
von +3GHz einge-
setzt werden kén-

nen. Die Steckver-

binder verfiigen

iibereinen Schraub-
verschluss, der Wellenwiderstand
betrdgt 750. Kabel werden je
nach Ausfiihrung durch Crimpen
oder Loten direkt an den eigen-
sténdigen Innenleiter angeschlos-
sen. Das erméglicht die Ubertra-

&

gung hoher Frequenzen sowie
eine hohe Anzahl Steckzyklen. Die
neuen Steckverbinder werden
iberwiegend im digitalen Satel-
litenfernsehen fiir professionelle
Anwendungen und HDTV-Signal-

elektronik industriz 1/2 - 2009

Ubertragungen eingesetzt.
Speziell fiir diese hohen Anfor-
derungen wurde die hohe Riick-
flussdampfung bis 3 GHz
ausgelegt. Die Riickfluss-
dampfungswerte orien-
tieren sich an dem IEC-
Norm-Entwurf 61169-24,
tibertreffen diesen allerdings deut-
lich. Sie liegen bei 30 Dezibel bei
einem Gigahertz und erreichen
bei 20 Dezibel drei Gigahertz. Die
neuen Produkte der Serie F sind
als Kabelstecker Crimp und als
Einbaukupplung erhaltlich.
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Murata (Vertrieb: Rutronik) hat
den industrieweit kleinsten Isola-
tor flir 800 MHz/2 GHz Mobiltele-
fone und andere HF-Anwendun-
gen entwickelt. Die innovative
Konstruktion der CEG23-Serie tragt
selbst in anspruchsvollsten De-
signs zur Reduzierung des Platz-
bedarfs bei. Mit ganzen 2,0x 2,0 x
1,0mm? ist das neue Produkt um
56 % kompakter als die bisherige
Isolator-Generation. Die als Land
Grid Array (LGA) ausgefiihrten An-
schllisse der CEG23-Serie verrin-
gern die erforderliche Montagefla-
che und ergeben mehr Freiraum
beim Design der HF-Schaltungen.
Durch eine neue Elektrodenkons-
truktion und vollstandig integrier-
te Schaltungen ist es gelungen,

Streuung, Einfligungsdampfung
und Frequenztoleranz zu verrin-
gern. Um die gute Anpassung an
den Leistungsverstarker beizube-
halten, ist man bei der Zwei-Port-
Schaltungstechnologie des jetzi-
gen Modells geblieben.
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